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Technische Daten Fassungen

PF, PQ

LEB

PSB

Kontaktmaterial: Korper

Messing

Messing

Phosphorbronze

Oberflache der Kontakthiilse:
Gold/Zinn

Ni + 0,2 pm Au
Ni + 5 pm Sn

Lotfshigkeit DIN 40046

1,3-3 pm Ni
0,25 pm Au

Ni + 0,25 pm Au

Innenfederkontakt:
Material/Oberfldache

Beryllium Cu
1,3-3pmNi+0,75 pm Au

Kontaktwiderstand:

< 4 mOhm

Kontaktwiderstand nach
1000 Zyklen:

<7 mOhm

Durchgangswiderstand:

< 10 mOhm

Schockfestigkeit:

50 ¢g

Vibrationsfestigkeit max.:

15¢g

Kapazitdt zwischen zwei
benachbarten Kontakten:

Nennstrom:

3A

Nennspannung:

125V AC

Prifspannung:

Isolierkorper: Material

PSU, GF

Polyester, selbstverléschend

PA 6, GF

Temperaturbereich:

-65°C ... +180 °C
(+260 °C/10s)

-55°C ... 4125 °C

-40 °C ... +180 °C

Brennbarkeitsklasse:

UL 94 V-0

Isolationswiderstand:

> 1013 Ohm

Steckfahigkeit fir Anschlisse:

0,22 x 0,25 mm bis 0,40 x 0,55 mm

20,4 ..056mm

Einstecktiefe fiir Anschliisse:

2,5...3,6 mm

Steck-/ Ziehkrdfte, Typ:

Fassungen fir DIL-IC

Einzelkontakte auf Metallstreifen

PGA Sockel
Technische Daten

4 Lamellen Kont.

1,8N/1,4N

Prazisionsstiftleisten
Fassungen fir PLCC
SMD-Fassungen fir PLCC






